
 

MTBF Estimate 

Device:       WL1831MOD (Module) 

MTBF (hrs):       5,028,923 
FIT:        198.8 
 
Method of Assessment:  SR332, Issue3 

Temperature:       55C 

Environment:      Ground Fixed, Uncontrolled 

Reference  Document:  SR‐332,  Issue  3  –  Reliability  Prediction  Procedure  for  Electronic  Equipment, 

Telecordia  

Definitions: 

Device:     TI product part number of product family description 

MTBF:      Mean Time Between Failures 

FIT:       Failures‐in‐Time. The number of failures per 1E9 device‐hours 

Usage Temp (°C):   Estimated usage temperature 

 
THIS INFORMATION IS PROVIDED STRICTLY “AS IS.”  TI warrants that its products conform to the official 
published Specifications for such products, in accordance with TI’s Terms of Sale at the following 
link:  TERMS OF SALE.  Use of TI products outside limits stated in those Specifications is entirely at the 
customer’s risk, and will void the warranty if such misuse causes the part not to work. Quality and 
reliability data provided by TI, such as MTBF and fit rate data, is intended to facilitate an estimate of the 
parts performance based on  historical observations/industry standard methodologies.   It should not be 
read as indicating that any performance levels reflected in such data can be met if the part is operated 
outside appropriate conditions or outside the conditions described.  Also, the accuracy of any projection 
is subject to many factors outside TI’s control or knowledge; so users should carefully assess predictive 
value in light of additional factors as appropriate. This information could change without notice.  TI 
makes no warranties and assumes no liability for applications assistance or customer product 
design.  Customers are solely responsible to conduct sufficient engineering and additional qualification 
testing to determine whether a candidate device is suitable for use in their applications.   
 

 

 


